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1. Okfadzina RIGIPS
2. Profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL
3. Zaprawa gipsowa o grubosci oktadziny, min. 30 mm
4. Wypetnienie z wetny mineralnej szklanej
lub skalnej ISOVER
5. Puszka elektryczna (odlegtos¢ miedzy krawedziami
sgsiadujgcych puszek nie moze by¢ mniejsza niz 60 mm).

Obiekt:

Rigips Lokalizacja:

SAINT-GOBAIN

Tytut rysunku:
Saint-Gobain Consiruction Products Polska Sp. 2 0.0 Montaz puszki instalacji elektrycznej w oktadzinie $ciennej

Biuro RIGIPS w Warszawie RIGIPS z wykorzystaniem zapraw gipsowe;.
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121

E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com

rigips.pl Data: Skala: Nr detalu: Opracowat:

BDO 000006702 1:4 5.45.012




